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武汉农尚环境股份有限公司 

关于公司对外投资进展的公告 

暨全资子公司签署对外投资相关协议的公告 

 

 

一、对外投资概述 

1、2020 年 9 月 27 日，经武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第二十四次会议审议批准，公司与韩国 Nexia Device Co.,LTD（以

下简称“韩国内夏”）、苏州内夏半导体有限责任公司（以下简称“苏州内夏”）

签署《投资意向书》，公司拟出资对苏州内夏进行增资，认缴苏州内夏半导体注

册资本 5,100 万元，其投后估值 10,000 万元。增资完成后，公司将持有苏州内夏

半导体不低于 51%股权，为苏州内夏半导体控股股东，苏州内夏半导体成为公司

控股子公司，将纳入公司合并报表范围。详见 2020 年 9 月 28 日刊载于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公

告编号：2020-080）、《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2020-081）。 

2、2021 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于公司全资子公司对苏州内夏投资的议案》和《关于全资子公司向股东借款暨关

联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司武汉芯连微出资 5,100 万元人民币

货币资金，与韩国内夏出资 4,900 万元人民币货币资金（含其前期认缴 150 万美

元出资）对韩国内夏全资子公司苏州内夏（Nexia Device Co.,LTD 认缴注册资本

150 万美元）进行增资，增资后公司持有苏州内夏 51%股权，并授权公司全资子

公司武汉芯连微签订本次投资的相关合同和协议；同意武汉芯连微向公司主要股

东嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）借款 5,100 万元人民币，用于对苏州

内夏增资，借款期限暂定为一年，到期后双方友好协商适度延长借款期限，借款

利率为银行同期贷款利率，借款资金用于本次投资。 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 



二、合作方、投资标的以及合同主要条款的基本情况 

本次对外投资，合作方、投资标的以及合同主要条款，详见 2021 年 1 月 21

日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资进展的

公告》（公告编号：2021-003）。 

三、协议签订情况 

2021 年 1 月 31 日，武汉芯连微电子有限公司与 Nexia Device Co.,LTD（韩

国内夏半导体公司）、苏州内夏半导体有限责任公司正式签署了《增资协议》、《股

东协议》等协议约定，武汉芯连微出资 5,100 万元人民币货币资金，与韩国内夏

出资 4,900 万元人民币货币资金（含其前期认缴 150 万美元出资）对苏州内夏进

行增资，增资后武汉芯连微持有苏州内夏 51%股权。 

苏州内夏半导体有限责任公司与 Nexia Device Co.,LTD（韩国内夏半导体公

司）签署了《知识产权转让协议》和《合作研发和技术许可协议》等协议，苏州

内夏向韩国内夏受让电视显示驱动芯片（TDDI）相关的专利（含 8 项登记有效

专利和 3 项在申请专利等）、非专利技术（含 25 项非专利技术）和技术许可（3

份合同）等，上述知识产权转让价格为：4900 万元人民币和同致信德（北京）

资产评估有限公司出具的资产评估价格两者孰低值为准，双方同时共同推进后续

技术研发。 

目前，同致信德（北京）资产评估有限公司资产评估工作尚在进行之中，预

计 2021 年 2 月 8 日完成资产评估工作，最迟在 2021 年 2 月 28 日完成。 

四、风险提示 

鉴于，公司当前主业为园林绿化景观设计和施工工程业务，本次投资为新

进入集成电路产业，集成电路产业具有较强的技术密集型、资金密集型和人才

密集型的行业特征，面临较高的国内外技术迭代升级、国际竞争关系、国家及

地方产业政策等外部环境变化的不利风险。 

就本次对外投资，公司面临在技术、资金、人才、市场等多方面需要提升

和补充，本次投资面临较高的经营风险、管理风险、技术风险和市场风险等，

存在本项目的经营状况及盈利能力不达预期，甚至大额亏损的较高风险。若因

国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本次投资的实施可

能存在延期、变更或终止的风险。 



 虽然，本次对外投资，双方已在人员、技术、管理要求等方面做了前期规

划和准备，但仍然面临中韩双方在技术、资金、人才、市场进行整合和协同合

作等多方面的困难和风险，本次投资面临较高的经营风险、管理风险、技术风

险和市场风险等。 

同时，本次投资，亦面临多种困难和风险，存在经营状况及盈利能力不达

预期，甚至大额亏损的较高风险。 

特提醒投资者，重点关注投资风险，审慎作出投资决策。 

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的

规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 

五、备查文件 

1、《增资协议》； 

2、《股东协议》； 

3、《知识产权转让协议》； 

4、《合作研发和技术许可协议》。 

特此公告。 

 

武汉农尚环境股份有限公司董事会 

2021年 2月 2日  
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